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Abstract (en)

Packaging hot melt adhesive, preferably pressure-sensitive hot melt adhesive or adhesive substance as a material to be packaged in a plastic film
at room temperature, comprises (a) melting the material to be packaged, (b) portion-wise dosing of the molten material on a cooling belt and cooling
the material below its melting point to form material portions, (c) removing the material portions from the cooling belt and, (d) packaging the material
portions in a plastic film. The cooling belt exhibits a textile carrier with threads, which forms at least a part of thermal conductors. Packaging hot melt
adhesive, preferably pressure-sensitive hot melt adhesive or adhesive substance as a material to be packaged in a plastic film at room temperature,
comprises (a) melting the material to be packaged, (b) portion-wise dosing of the molten material on a cooling belt and cooling the material below its
melting point to form material portions, (c) removing the material portions from the cooling belt and, (d) packaging the material portions in a plastic
film. The cooling belt exhibits a textile carrier with threads, which forms at least a part of thermal conductors, with which heat can be transferred from
one flat side of the cooling belt on the opposite side of the carrier embedded in a polymer matrix so that the thermal conductors are covered largely
at least on the side, which comes into contact with the material to be packaged.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verpacken von Schmelzklebstoff, insbesondere von haftklebrigem Schmelzklebstoff oder bei
Raumtemperatur klebrigen Substanzen als zu verpackendes Material in eine Kunststofffolie, umfassend die Schritte: (a) Aufschmelzen des zu
verpackenden Materials; (b) portionsweises Dosieren des geschmolzenen Materials unmittelbar auf ein Kihlband und Abkiihlen des Materials

unter seinen Schmelzpunkt zur Ausbildung von Materialportionen; (c) Entfernen der Materialportionen vom Kihlband und (d) Verpacken der
Materialportionen in die Kunststofffolie, wobei das Kiihlband einen textilen Trager mit Faden aufweist, von denen wenigstens ein Teil Warmeleitfaden
bilden, mit denen Warme von der einen Flachseite des Kiihlbandes auf die gegeniiberliegende Seite Ubertragen werden kann und der Trager in eine
Polymermatrix derart eingebettet ist, dass die Warmeleitfaden zumindest auf der mit dem zu verpackenden Material in Beriihrung kommenden Seite
weitestgehend abgedeckt sind.
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